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前言

　　如今的中国已成为世界电了设备制造中心。
中国整个电子设备制造业的结构正在发生新的变化与调整，由上海、苏南、浙北所构成的长江三角洲
已经成为中国电了设备制造业热点之最，全球每10台计算机中，就有1.5台的主板在此生产；全世界
每10部手机中就有3部液晶显示屏在此制造；全球每2只鼠标中就有1只由此提供⋯⋯长江三角地区拥有
世界先进的电于设备设计制造技术，IT产业成为这里的主导产业。
同样，全国各地的电子信息业也都在迅猛发展，新器件、新材料、新工艺不断问世，特别是日新月异
的微电子技术正在向各个领域广泛渗透。
在这样的大背景之下，传统的电子设备结构设计和工艺方法受到严峻挑战，中国电了设备制造业迫切
需要大量精通各方面知识的设计、制造工程师。
　　现代电子设备所处的环境主要包括气候环境、机械环境、电磁环境、生物化学环境和核辐射环境
等。
各种环境因素的影响可能导致电子设备性能降低、失效甚至损坏，必须采取防护措施。
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内容概要

本书涉及整个电子设备的生产过程，根据现行标准和众多设计经验的体会，为解决当今微电子设计领
域日益增加的密度问题提供了指导、准则和大量的数据及图示，以现代电子设备可靠性设计、制造技
术为主题，首先侧重介绍了电子设备内部和外部环境防护设计的基本原理及相关技术，如电子设备热
设计、防腐蚀设计、隔振缓冲设计、电磁兼容设计和整机结构设计等，并以信息设备和电力设备为例
，进行详细阐述；然后详细介绍了长三角地区先进的现代电子设备制造技术，尤其是印制电路板设计
制造、微电子工艺、设备组装和调试等工艺设计技术知识。
    读者对象：本书是企业总工程师的必备知识手册，也是分适合广大从事电气、电子和机电类设备的
设计、生产制造的技术人员和技术管理人员参考学习。
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章节摘录

　　第1章　绪论　　1.1　电子设备基础知识　　当前，人们把利用电子学原理制成的设备、装置、
仪器、仪表等统称为电子设备。
例如，通信设备、电视机、电子计算机、电子测量仪器等，正广泛应用于人类生活的各个领域。
　　电子设备的设计制造技术与电子技术的发展密切相关。
新材料的使用、新器件的出现，尤其是大规模和超大规模集成电路的推广应用，以及微电子工艺的不
断革新，使电子设备在电路上和结构上都产生了巨大的飞跃。
　　1.1.1　电子设备的分类和特点　　1.1.1.1　电子设备的分类方法　　电子设备由于产生、变换、
传输和接收的电磁信号的不同，一般分为模拟设备和数字设备。
此外还有多种分类方法。
　　1.电子设备按功能及用途分类　　（1）广播、通信系统　广播、电视设备、各种有线及无线通信
设备等。
　　（2）信息处理系统　　各种类型的电子计算机及其外围设备、控制设备等。
　　（3）电子应用系统　各种电子检测设备、雷达设备、医用电子设备、激光应用设备　　等。
　　2.电子设备防触电保护分类　　（1）0类设备0类设备是指仅靠基本绝缘作为防触电保护的设备。
当设备有能触及的可导电部分时，该部分不与设施固定布线中的保护（接地）线相连接，一旦基本绝
缘失效，则其安全性完全取决于使用环境。
　　（2）Ⅰ类设备　Ⅰ类设备是指设备的防触电保护不仅靠基本绝缘，还包括一种附加的安全措施
，即将能触及的可导电部分与设施固定布线中的保护（接地）线相连接。
　　（3）Ⅱ类设备　Ⅱ类设备是指设备的防触电保护不仅靠基本绝缘还具备像双重绝缘或加强绝缘
这样的附加安全措施。
这种设备不采用保护接地的措施，也不依赖于安装条件。
Ⅱ类设备可以具有保持保护接地回路连续性的器件，但其必须在设备内部、按Ⅱ类设备的要求与能触
及的可导电表面绝缘起来。
有金属外壳的Ⅱ类设备必要时可以采取将等电位连接线与外壳连接。
　　（4）Ⅲ类设备Ⅲ类设备是指设备的防触电保护依靠安全特低电压（SELV）供电，且设备内可能
出现的电压不会高于安全特低电压。
Ⅲ类设备不得具有保护接地手段。
必要时，可因工作（与保护目的不同）的原因，采取与大地连接的手段，但必须在技术上无损于安全
水平。
有金属外壳的Ⅲ类设备必要时可以采取将等电位连接线与外壳连接的手段。
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编辑推荐

　　现代电子设备所处的环境主要包括气候环境、机械环境、电磁环境、生物化学环境和核辐射环境
等。
各种环境因素的影响可能导致电子设备性能降低、失效甚至损坏，必须采取防护措施。
本书前半部分以电子设备防护性设计为主线，结合作者多年外企从业经验和国内多次讲学体会，详细
介绍了电子设备的可靠性设计技术、热防护设计技术、腐蚀防护设计技术、隔振缓冲设计技术和电磁
兼容性设计技术，并以信息设备和电力设备为例详细阐述。
　　本书后半部分详细介绍了电子设备整机设计制造技术，内容包括电子设备造型设计、整机结构设
计、印制电路板组件设计制造技术、微电子工艺、电子设备加工和调试技术等，有力地保证了全书的
系统性和完整性。
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